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行业走势图 

财报季（半导体板块一季报总结） 
 

本周我们对于整体板块一季度财报做出归纳总结。从业绩层面上看封测板
块受行业下行周期影响，营收利润均出现负增长，作为后周期品种，受供
应链需求回暖和库存消化完毕，有望在下半年迎来季节性复苏；设计板块
具备最大盈利弹性属性，需求的不振影响 Q1业绩的表现不佳，关注 5G和
华为供应链国产化替代的中长期逻辑；设备板块受益晶圆厂建设业绩高增，
长逻辑下最顺，是当前国内半导体投资主线。  

同时我们认为，大陆半导体板块受到产业趋势和政策方向双重拉动的乘数
效应是当前板块积聚向上动能的蓄力，Q1的业绩调整是受整体需求向下的
影响，但半导体板块中长期逻辑仍然未被破坏，科技股的向上成长弹性较
强值得投资者在估值回归之后重点审视。 

封测板块：行业表现相对平淡，营收利润均出现负增长，板块整体逻辑在于
存货情况有望触底，全年表现将好于 Q1。2019年一季度 4家封测板块企业
合计营收为 79.65 亿元，继近十多个季度来 2018Q4同比增速为负后继续同
比下滑 13.43%，受半导体行业下行周期的影响，整体封测行业营收规模不
断萎缩，主要系存货积压导致，预计随着存货的调整消化和下游应用需求回
暖，整个封测行业有望在下半年迎来复苏。 

设计板块：具备最大盈利弹性属性，惟需观察供应链库存及相关需求影响。
IC 设计公司作为半导体行业上游，轻资产运作模式下，其净利润增速和盈
利能力均有较强表现，2019Q1 设计板块的主要企业净利润为 6.36 亿，同
比涨幅 103.63%。单从盈利能力增速来观察，设计公司具有整体板块中最大
盈利弹性属性。其中受益于光学指纹产品的渗透率提升，汇顶科技贡献了较
大弹性。剔除汇顶科技之外，同比增长为-24.23%。 

设备板块：受益晶圆厂建设业绩高增，长逻辑下最顺，国内半导体跨年度投
资主线。2019Q1设备企业总营收规模为 18.86亿元，连续多个季度营收增
速超过 30%，营收规模与净利润同步增长，国产设备企业在现阶段 8英寸产
品已经能形成稳定现金牛，龙头企业如北方华创等已经能进行国产设备的部
分替代。 

材料板块：转型持续，需求刚性引导盈利前景光明。2019年 Q1主要的半
导体材料公司总营收规模为 8.88亿元，同比增速为 26.78%，材料行业增速
较为乐观，连续四个季度同比增速超过 20%。 

我们深度跟踪海外龙头半导体企业，提炼海外龙头公司财报主要信息，建议
关注设备/模拟/代工几条主线，以此为依据指引下半年半导体行业投资逻
辑。 

风险提示：贸易战引发世界经济周期波动超出预期，半导体行业增速不及预
期。 

 

 

 

 

 

-40%

-33%

-26%

-19%

-12%

-5%

2%

9%

2018-05 2018-09 2019-01

半导体 沪深300 

 

20595195/36139/20190505 17:25

http://www.hibor.com.cn/


 
 

行业报告 | 行业研究周报 

      请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 

 

主要观点 

我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度

看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。科技股的向上成长

弹性较强值得投资者在估值回归之后重点审视。从中长期维度考虑，产业趋势是寻找科技
股边界的因子，做时间的朋友在价值投资上的结果导向就是寻找向上可能性最大的价值成

长股，在某阶段合理的价格上进行买入。 

回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游

应用端以 5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”
是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。  

科技创新引领的需求扩张：1明确的“基建”需求——5G建设和中国晶圆厂建设周期是两

条明确的需求主线。2中长期逻辑未改，供需关系仍然健康的 8寸晶圆线相关产品；3 人
工智能相关仍然是长期的主线方向，硬件方面的提供商从 GPU一枝独秀转向 FPGA崛起。

而在国产替代主题加持下，我们认为以下标的值得重点关注：北方华创/闻泰科技/环旭电

子/紫光国微/圣邦股份/兆易创新/长电科技/上海复旦（港）/中芯国际(港)/ASM Pacific(港)，
建议关注：国科微 

随着我们重点覆盖的主要半导体公司 1季度业绩披露完毕，本周我们对于整体板块一季度
财报做归纳总结。从业绩层面上看封测板块受行业下行周期影响，营收利润均出现负增长，

作为后周期品种，随着供应链需求回暖和库存消化完毕，有望在下半年迎来季节性复苏；
设计企业具备最大盈利弹性属性，多数企业受需求下行影响出现同比负增长，光学指纹识

别和特种集成电路是板块增速亮点；设备板块受益晶圆厂建设业绩高增，短中长期逻辑顺

畅，国内半导体投资主线 

同时我们认为，大陆半导体板块受到产业趋势和政策方向双重拉动的乘数效应是当前板块
积聚向上动能的蓄力，Q1 的业绩调整是受整体需求向下的影响，但半导体板块中长期逻

辑仍然未被破坏，科技股的向上成长弹性较强值得投资者在估值回归之后重点审视。 

封测板块：受行业下行周期影响，营收利润均出现负增长，作为后周期品
种，随着供应链需求回暖和库存消化完毕，有望在下半年迎来季节性复苏 

本次统计主要的国内封测板块企业有：长电科技，通富微电，华天科技，晶方科技四家 

 

表 1：4家国内半导体封测板块上市企业财务信息汇总（亿元） 

 
2019Q1净利润

（亿元） 
同比增速（%） 

2018Q4净利润

（亿元） 
同比增速（%） 

长电科技 -0.4606 -581.00% -9.5850 -614.92% 

通富微电 -0.5170 -233.96% -0.2688 -222.60% 

华天科技 0.1819 -80.60% 0.6443 -45.89% 

晶方科技 0.0335 -67.96% 0.4072 31.30% 

平均增速  -240.88%  -213.03% 

资料来源：Wind，天风证券研究所 

 

 营收数据：2019年一季度 4家封测板块企业合计营收为 79.65亿元，继近十多个季度

来 2018Q4 同比增速为负后继续同比下滑 13.43%，受半导体行业下行周期的影响，整

体封测行业营收规模有所萎缩，同时库存天数有所增加，预计随着存货的调整消化和
下游应用需求回暖，整个封测行业有望在下半年迎来复苏。  

 利润数据：2019年Q1财报季4家封测板块企业净利润合计-0.76亿元，同比增速-150%，

相较 2018Q4的-8.8 亿元的净利润有所改善，但需注意 2018Q4主要是由于长电科技
计提的资产减值较大，达到 5.47亿元。剔除资产减值影响，环比差异不大。 

 盈利能力：封测板块企业盈利能力从 2015Q2 之后有所下降，在 2016 年 Q2 受行业景

气回升，净利率和毛利率有略微回升，2018Q2 以来又呈下降趋势，2019 年 Q1 目前
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毛利率为 13.95%，同比及环比均下滑，平均净利率为 0.21%，作为半导体下游的封测
行业，资本密集特征较为明显，毛利率与固定资产投资金额紧密相关，毛利率上限一

般。预计全年看封测行业整体盈利能力略好于第一季度。 

 封测板块存货周转天数（DOI）：我们注意到 4家封测企业的周转天数在每年第一季度
处于全年最高水平，且最近数个季度一直呈缓慢上升势头，各半导体商追随着半导体

市场 16 年来进入景气期不断加大投入，存货堆积是必然，但随着景气度进入下行周

期，2019 年 Q1 存货的累积需要 1-2 个季度的消化；配合观察整体行业营收的下滑，
显示中低端产品线的竞争有所加剧，而高端封装产品线的产能利用率相对较低，同时

也体现在毛利率的下滑波动。 

 

图 1：4家封测企业营业收入数据（亿元，%）  图 2：4家封测企业净利润数据（亿元，%） 

 

 

 
资料来源：wind、天风证券研究所  资料来源：wind、天风证券研究所 

 

图 3：封测企业的毛利率（%）、净利率（%） 

 

资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

图 4：封测公司的平均 DOI（天） 
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资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

图 5：主要封测公司的 DOI比较（天） 

 
资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

设计板块：具备最大盈利弹性属性，多数企业受需求下行影响出现同比负
增长，光学指纹识别和特种集成电路是板块增速亮点 

我们统计目前 11家国内主要的 IC 设计板块企业：全志科技，兆易创新，汇顶科技，富瀚

微，中颖电子，东软载波，紫光国微，圣邦股份，富满电子，北京君正，韦尔股份 

 

表 2：国内半导体设计板块上市企业信息汇总 

 
2019Q1净利润

（亿元） 
同比增速（%） 

2018Q4 净利润

（亿元） 
同比增速（%） 

全志科技 0.2294 292.39% -0.3284 -1385.52% 

兆易创新 0.3957 -55.84% 0.3731 -35.70% 

汇顶科技 4.1421 2039.95% 4.2376 240.90% 

富瀚微 -0.3175 -317.73% -0.0013 -100.49% 

中颖电子 0.2992 -11.19% 0.4303 14.55% 

东软载波 0.2830 -34.42% 0.6126 17.61% 

紫光国微 0.6683 42.41% 0.6041 -9.09% 

圣邦股份 0.1586 -9.34% 0.3148 -9.11% 

富满电子 0.0340 -81.18% 0.0518 -78.31% 

北京君正 0.0245 -17.37% -0.0728 -1823.08% 

49.24  50.35  49.19  
46.62  46.11  

58.57  

55.77  

55.86  
54.40  

63.65  

65.70  

63.41  61.99  

76.87  

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0

20

40

60

80

100

120

2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1

长电科技 通富微电 华天科技 晶方科技 

20595195/36139/20190505 17:25

http://www.hibor.com.cn/


 
 

行业报告 | 行业研究周报 

      请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 5 

 

韦尔股份 0.4457 15.49% -1.1492 -446.49% 

总计同比          103.63%  11.83% 

资料来源：wind、天风证券研究所 

 

 营收数据：多数企业受需求下行影响，营收利润均出现负增长，同时在结构化需求带

动下，以汇顶科技和紫光国微为代表，光学指纹识别和特种集成电路增长成为一季度

增速亮点，使近四个季度保持 17%-20%的增速。2019 年 Q1 设计板块的营收合计为
40.87亿，同比去年同期增长了 17.88%，市场上 IC 设计公司单季度营收规模普遍在 10

亿以下，对标中国 IC 设计 2018 年超过 2500 亿的市场销售规模，国产替代市场前景

广阔。 

 利润数据：IC 设计公司作为半导体行业上游，轻资产运作模式下，其净利润增速和盈

利能力均有较大弹性，2019Q1 设计板块的主要企业净利润为 6.36 亿，同比涨幅

103.63%。单从盈利能力增速来观察，设计公司具有整体板块中最大盈利弹性属性。
其中受益于光学指纹产品的渗透率提升，汇顶科技贡献了较大弹性。剔除汇顶科技之

外，同比增长为-24.23%。 

 盈利能力：从 2016Q1开始，设计板块主要企业的盈利能力一直都相对比较稳定，净
利率围绕 15%上下波动，由于竞争加剧、下游需求放缓的影响，到 18Q4 出现明显下

滑，毛利率在 40%区间波动，呈缓慢下移状态。2019Q1毛利率及净利率分别为 38.08%

及 8.16%。我们认为这和国内 IC设计公司产品相对低端有关，在产品的定价能力上缺
乏竞争力，而主要生产成本有上移趋势，两方面叠加造成毛利率的下降。2018Q4 由

于资产减值损失占比显著提高，环比几乎增加 1 倍，2019 进入存量市场、技术为上

的竞争，Q1管理费用占比显著增加，超过了 25%，以上两个原因导致近两个季度销售
净利率大幅下滑。 

 存货周转天数（DOI）：近多个季度来，主要设计企业的存货周转天数相对比较平稳，

其中上半年周转速率要低于下半年旺季阶段，我们剔除数据异常的企业以后，2019Q1

平均企业存货周转天数为 155.74 天。从库存水位来看，我们观察到几家 A 股重点半

导体设计公司的库存仍处于历史高位，这同海外对标龙头反映特征一致，如果在下游

需求端 2H没有出现明显增速的情况下，供应链的库存修正会有潜在影响。 

 

图 6：主要设计板块企业营业收入数据（按季度）  图 7：主要设计板块企业净利润数据（按季度） 

 

 

 
资料来源：wind、天风证券研究所  资料来源：wind、天风证券研究所 

 

图 8：主要 IC设计企业的毛利率（%）、净利率（%） 
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资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

图 9：主要设计公司的平均DOI（天） 

 
资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

 

图 10：主要设计公司的 DOI比较（天） 

 
资料来源：Wind、天风证券研究所 
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设备板块：受益晶圆厂建设业绩高增，短中长期逻辑顺畅，国内半导体投
资主线 

我们统计 5家国内设备板块企业：北方华创 长川科技 晶盛机电 精测电子 至纯科技 

 

表 3：主要国内半导体设备板块上市企业信息汇总 

 
2019Q1净利润

（亿元） 
同比增速（%） 

2018Q4净利润

（亿元） 
同比增速（%） 

北方华创 0.2807 52.37% 0.8417 40.11% 

长川科技 0.0048 -93.62% 0.0424 -83.01% 

晶盛机电 1.2454 -6.13% 1.2840 -1.44% 

精测电子 0.7682 44.60% 0.9711 74.26% 

至纯科技 0.1017 553.74% 0.0611 -52.90% 

平均增速  110.09%  -4.6% 

资料来源：wind、天风证券研究所 

 利润数据：2019Q1设备板块企业的总利润收入为 2.4亿元，同比增长 12.54%，近六
个季度设备厂家净利润平均同比增速超过 110%。再次逻辑证明我们之前对半导体设

备是边际变化最为显著细分行业的相关判断。鉴于设备制造的高门槛壁垒和投资规模

需求，我们预计中短期内设备企业景气状态不会出现重大变化。 

 营收数据：与之对应的是设备企业总体营收规模继续快速增长，2019Q1设备企业总

营收规模为 18.86亿元，连续多个季度营收增速超过 30%，营收规模与净利润同步增

长，增速呈下降趋势，国产设备企业在现阶段 8英寸产品已经能形成稳定现金牛，龙
头企业如北方华创等已经能进行国产设备的部分替代。 

 盈利能力：设备企业毛利率水平通常处于细分行业的顶端区间，净利率有明显的季节

变化规律，表现为Q1和Q4平淡、Q2-Q3变强。2019年 Q1平均销售毛利率为 41.76%，
净利率为 10.56%，该季度变动方向相反，整体波动不高。 

 存货周转天数：设备行业属于高技术密度企业，从收到订单到研发过程周期较长，存

货周期天数相对其他子行业更高，供应较高技术制程的设备制造企业出货周期尤为漫
长，近年来如北方华创的平均设备周转天数超过 400天，而存货边际上的增长我们认

为在国内需求拉动下是正向反馈的积极信号。 

 

 

图 11：设备板块营业收入数据（亿元）  图 12：设备板块净利润数据（亿元） 

 

 

 
资料来源：wind、天风证券研究所  资料来源：wind、天风证券研究所 

 

图 13：主要设备企业的 DOI（天） 
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资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

图 14：主要设备企业的平均存货周转天数（DOI，单位：天） 

 
资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

 

图 15：主要设备企业的平均毛利率（%）、净利率（%） 
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资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

 

材料板块：转型持续，需求刚性引导盈利前景光明。 

统计 5家国内材料板块企业：南大光电，上海新阳，江化微，雅克科技，江丰电子 

 

表 4：5家国内半导体材料板块上市企业信息汇总（亿元） 

 
2019Q1净利润

（亿元） 
同比增速（%） 

2018Q4净利润

（亿元） 
同比增速（%） 

南大光电 0.1691 44.59% 0.0184 -64.17% 

上海新阳 0.0626 -60.30% 0.0945 -36.88% 

江化微 0.0455 -47.10% 0.1015 -3.88% 

雅克科技 0.4417 161.16% 0.2043 -228.59% 

江丰电子 0.1040 -20.21% 0.1339 -46.57% 

总体增速  24.67%  38.68% 

资料来源：wind、天风证券研究所 

 

 营收数据：2019年 Q1主要的半导体材料公司总营收规模为 8.88亿元，同比增速为

26.78%，材料行业增速较为乐观，连续四个季度同比增速超过 20%，行业在存储器价
格大幅上涨的驱动下，行业进入稳定复苏阶段，受下游8英寸线产品供不应求的影响，

上游硅片等半导体材料价格也出现进一步提升。 

 利润数据：主要半导体材料公司的 2019Q1 净利润为 0.823亿元，同比上升 24.67%，
与营收实现同步上涨。 

 盈利能力：材料企业盈利能力稳定，毛利率从 2016 年 Q1 后在 32%-37%之间波动，

2019Q1期间毛利率为 34.01%，净利率约为 9.64%。 

 存货周转天数：材料企业的存货周转天数近几个季度出现下降趋势，体现其存货周转

率出现提高，产品下游需求较为旺盛，第二、三代半导体材料的快速发展，催生上游

材料的需求较为刚性。  

图 16：主要材料板块企业营业收入数据（亿元）  图 17：主要材料板块企业净利润数据（亿元） 
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资料来源：wind、天风证券研究所  资料来源：wind、天风证券研究所 

 

图 18：主要材料企业的平均存货周转天数（DOI，单位：天） 

 
资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

图 19：主要材料企业的最近季度存货周转天数（DOI，单位：天） 

 

资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

图 20：主要材料企业的平均毛利率（%）、净利率（%） 
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资料来源：Wind、天风证券研究所 

 

 

海外半导体龙头公司财报总结（模拟/代工） 

我们深度跟踪海外龙头半导体企业，提炼海外龙头公司财报主要信息，关注设备/模拟/代

工几条主线，以此为依据指引下半年半导体行业投资逻辑。 

德州仪器： 公司认为，从 2018年下半年开始的需求疲软持续到第一季度，除通信设备外，

所有市场都存在疲软。公司核心业务模拟及嵌入收入均出现下滑，分别同比下滑 2%和14%。

本季度通信部分保持了较快增长，预示着 5G 相关产品的备货动能驱动。一季度增长较快
的是通信部分同比增长 30%源自于 5G 相关的出货。存货方面，库存天数为 144 天，比一

年前增加了 8 天，比上一季度减少了 8 天。环比有所减少，但同比还有所增加，库存还需

继续消化。对于半导体下行周期的看法 德州仪器认为历史经验看通常 4-5个季度 现在德
州仪器过了 2 个季度，上个季度电话会的时候的德州仪器提到它认为通常的历史向下周期

是 12 个月。公司坚持产品组合结构集中资源于工业与汽车领域的战略，这两个领域具有

不断增加的半导体含量，并且还提供多样性和长寿性，所有这些都转化为高投资组合终值。 

图 21：德州仪器营收（百万美元） 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所 

 

图 22：德州仪器毛利率/净利率（%） 
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资料来源：wind，天风证券研究所 

 

 

图 23：德州仪器 DOI（天） 

 

资料来源：wind，天风证券研究所 

 

台积电：第二季度预期指引比一季报业绩明显好转，拉货动能开始出现。台积电第一季度

实现营收 71 亿美金，符合 70-71 亿美元的预期，且处于区间上界。台积电第二季度预期
指引将比一季报业绩明显好转，拉货动能开始出现，收入端落于 75.5 亿-76.5亿美金区间，

下半年的智能手机新机发布和高性能芯片市场的需求仍然是其增长的主要动力。从第二季

度开始，预计台积电的 7nm 工艺利用率大幅上升，其主要客户是华为和 AMD。6nm将在
明年一季度开始风险量产，并在年内实现量产。台积电认为现有的 90%以上的 7nm的设备

都能被用来生产 6nm。而在 5nm 方面，台积电认为其良率的爬坡速度低于 7nm，不过从

长期角度看，5nm上的产品量将大于 7nm。台积电也会在 2021年推出新的封装形式。我
们认为从年度看，代工业最坏的 1季度谷底已经过去，随着季节性的回暖和去库存的完成，

代工业年内“前低后高”的上升趋势已经形成。 

图 24：台积电季度毛利率及净利率变化（%） 
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资料来源：wind，天风证券研究所 

 

 

图 25：台积电季度营收规模及同比（亿美元，%）  图 26：台积电季度存货周转天数变化（天） 

 

 

 

资料来源：wind，天风证券研究所  资料来源：wind，天风证券研究所 

 

图 27：台积电的DOI数据（天） 

 

资料来源：wind，天风证券研究所 

 

Skyworks：营收下降主要受大陆地区手机业务的下滑，相反的是，国外地区表现亮眼，2019

年还有望实现两位数的增长。公司对短期营收增长的希望主要在于移动领域的战略胜利和
内容增长的推动，以及广泛的市场投资组合的拉动，预计下一季度实现营收 815-835百万

美元。展望未来，未来的转型技术将建立在新一代连接解决方案的基础上，5G的推出使这
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些解决方案成为可能。总体来讲，公司对今年及未来保持乐观的态度。 

图 28：Skyworks存货周转天数 （天） 

 

资料来源：wind，天风证券研究所 

 

 

图 29：Skyworks营收（百万美元）  

 

资料来源：wind，天风证券研究所 

 

 

图 30：Skyworks毛利率&净利率 （%） 

 

资料来源：wind，天风证券研究所 
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行情与个股 

我们再次以全年的维度考量，强调行业基本面的边际变化，行业主逻辑持续。 

【再次强调半导体设备行业的强逻辑】中国集成电路产线的建设周期预计将会集中在

2018-2020年释放。在投资周期中，能够充分享受本轮投资红利的是半导体设备公司。我

们深入细拆了每个季度大陆地区的设备投资支出。判断中国大陆地区对于设备采购需求是

未来行业投资主线。核心标的：北方华创/ASM Pacific/精测电子 

【我们看好国内设计公司的成长。设计企业具有超越硅周期的成长路径，核心在于企业的

赛道和所能看的清晰的发展轨迹】。我们看好 “模拟赛道 ”和 “整机商扶持企业 ”：1） 中

国大陆电子下游整机商集聚效应催生上游半导体供应链本土化需求，以及工程师红利是大
环境边际改善；2） 赛道逻辑在于超越硅周期；3） “高毛利 ”红利消散传导使得新进入

者凭借低毛利改变市场格局获得市值成长，模拟企业的长期高毛利格局有可能在边际上转

变；4）拐点信号需要重视企业的研发投入边际变化，轻资产的设计公司无法直接以资产
产生收益来直接量化未来的增长，而研发投入边际增长是看企业未来成长出现拐点的先行

信号。核心推荐：圣邦股份（模拟龙头）/纳思达（整机商利盟+奔图）/兆易创新/闻泰科

技/上海复旦，建议关注：紫光国微/韦尔股份 

【多极应用驱动挹注营收，夯实我们看好代工主线逻辑】。我们正看到在多极应用驱动下，
代工/封测业迎来新的一轮营收挹注。这里面高性能计算芯片（FPGA/GPU/ASIC 等）是主

要动能。落实到国内，我们建议关注制造/封测主线。龙头公司崛起的路径清晰。核心标的：

中芯国际/华虹半导体/长电科技/环旭电子，建议关注：晶瑞股份 

【在中美贸易战之前从海外收购回来的优质资产在注入上市公司后，会提升整个半导体板

块的公司质量，半导体的研究向头部公司集中会成为国内行业研究的趋势】，建议积极关注
闻泰科技（发布预案收购安世半导体）/北京君正（发布预案收购北京矽成部分股权）/韦

尔股份（拟收购豪威科技） 

 

图 31：主要半导体上市公司涨幅（%） 

 

资料来源：wind，天风证券研究所 
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